 Global-ic

Intel

AGFDO23R25A3E4X

Numar parc
Producator / Marca
Descriere produs IC FPGA AGILEX-F 2581FBGA

Foi de date

1 pcs stock
Pret de referinta (in dolari SUA)

3 pcs

Obtineti o oferta

Statutul RoHs
Starea stocului
Barca din

Calea de transport

Va rugam sa faceti clic pe ,Obtineti o ofertd” si completati toate campurile necesare.Vom raspunde la solicitarea dvs. in termen

de 24 de ore prin e -mail.

Daca intampinati probleme, va rugam sa ldsati un mesaj sau sa ne trimiteti un e -mail la info@global-ic.hkSi ne vom reveni cat

mai curand posibil.

Specificatii de AGFDO23R25A3E4X

N/A
1 pcs stock
Hong Kong

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

OBLINEtI O OFERTS

Pachetul dispozitivului furnizor = Viteza

_S_;l;a ------------------------------- AgllexF --------------------------------------------------------------------- Dimensiunea RAM
Avbutcleprimare  FPGA-23MlogcHements =

Pachet/Caz - Pachet

Temperaturade Operre e~ 100°C(T) Numrul e ntré sl
EwwE - e ——
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- point

Conectivitate EBI/EMI, Ethernet, I12C, MMC/SD/SDIO, SPI, UART/USART, USB OTG Arhitectura

Sisteme modulare - Diavolul este in detaliu incorporat

2023/04/5

Vesti inrudite

Supercapacitor Banci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Semnarea Rutronik si MediaTek aduce seria IoT Genio in Europa si Israel Detectoarele magnetice auto functioneaza pana la 38V

2023/07/4

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

IC taie pulsarea actuala pentru a prelungi viata celulelor de moneda IoT Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT

2023/07/11

Accellera stabileste data discutiilor de simulare cu mai

2023/08/22

folosind Lorawan
2023/07/14

multe domenii ROHM integreaza soferul cu gan hemt pentru a indeparta necazurile de
tensiune a portii

2023/08/31

2023/08/23

Ganul accidentat, protejat deschide posibilitati comerciale pentru centrele

de date, vehicule si PV

2023/09/7

Catapulta cu semiconductor compus se extinde in Bristol, Glasgow si

Durham

2023/07/20
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https://ro.global-ic.net/news/IC-cuts-current-pulsing-to-extend-IoT-coin-cell-life
https://ro.global-ic.net/news/Viewpoint-Ultra-early-wildfire-detection-with-IoT-sensors-using-LoRaWAN
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https://ro.global-ic.net/news/Accellera-sets-the-date-for-multi-domain-simulation-discussions
https://ro.global-ic.net/news/Rohm-integrates-driver-with-GaN-hemt-to-remove-gate-voltage-woes
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